K2 Mobile

Mobilny, reczny laser diodowy
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HULASER

K2 Mobile

K2 Mobile jedyne na Swiecie urzadzenie umozliwiajgce indywidualne
dostosowanie dtugosci Swiattowodu SYSTEM AFL (Adjustable Fiber
Length).
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Niewielkie rozmiary, petna mobilnos¢ i ergonomicznosc.

Stabilna, wystarczajaca moc do wykonania kazdego zabiegu w gabinecie.
Moc wyjsciowa jest zapewniona dzieki technologii HECoSA™.
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> Stabilna moc wujsciowa
dzieki zastosowaniu
technologii HECoSA™
3.5W przy pracy ciagtej,
6W impuls
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> Rézne koncdwki wielo-
krotnego uzytku (ste-
rylizowane) dla endo-
doncji, periodontologii,
chirurgii itd.

> Odwietlenie
jamy ustnej
(od przodu)

> Bez przewodu zasilajgcego
i sterownika noznego

> Miekkie, wygodne przyciski

> Przycisk automatycznego
uruchamiania

> Jasny i przejrzysty
wyswietlacz OLED
> Czujnik przecigzenia
dla wygodnej
pracy obu rak

> Odpinana sterylizo-
walna w autoklawie
przednia aluminiowa
pokrywa
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> Pierwsze na

dtugosc¢ uzyt-
kowa 30 mm

> katwa nawi-

e

> |dealna waga

oraz wielkos¢
-19cm, 108 g

HULASER

> Potwierdzenie

Swiecie indy- gacja po menu gtosowe, inter-
widualnie > Programy akcja z uzytko-
regulowane EPISO (endo, whnikiem
wtdkno perio, implant, | > Interaktywne
Swiattowodu, surgery, other)| menu

)

> Zaprojektowane
z mysla o ergo-
nomii (zdobywca
nagrody Good
Design Award
2014/2015)

o
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> Pojemna bateria
- 1700mAh

< Lithium-ion

> Nozyk do ciecia Swiatto-
wodu, dzieki czemu spada
koniecznos$¢ zakupu nowy
czesci wymiennych
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Cleaver blade

LASER SCIENCE FOR HUMANS
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Endodoncja

Dezynfekcja kanatu korzeniowego.
Bezposrednie przykrycie miazgi.

>
>
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> Pulpotomia.

Periodontologia

> Kiretaz.

> Pre-scaling.

> Regeneracja tkanek.

> Laserowe wspomaganie leczenia
periodontologicznego - LANAP.

Implantologia

> QOdstanianie implantéw.

> Modelowanie dzigsta wokét tgcznika.

> Wspomaganie leczenia Peri-implantitis.
> Biostymulacja laserowa.

Leczenie ropnia okotowierzchotkowego.

Chirurgia

>
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Naciecie, wyciecie, odparowywanie, ablacja,
plastyka tkanek miekkich, w tym dzigsta
brzeznego, miedzyzebowego i wolnego.
Gingiwektomia.

Westibuloplastyka.

Frenulektomia.

Wuyciecie wtékniakdéw.

Wuyciecie kaptura dzigstowego.

Naciecie i drenaz.

Inne

V V. V V V V V V V V V V

LLLT.

Depigmentacja dzigsta.

Laserowa retrakcja dzigsta.
Wspomaganie leczenia afty i opryszczki.
Nadwrazliwos¢ zebiny.

Hemostaza.

Efekt bakteriobdjczy.

Wybielanie zebdw.

Biostymulacja.

tagodzenie dolegliwosci béolowuch w ortodongji.
tagodzenie dolegliwo$ci bélowych ze strony SSZ.

tagodzenie bélu.
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Wygodna regulacja dtugosci
Swiattowodu w zaleznosci
od planowanego zabiequ

Odpowiednie regulowanie dtugosci oraz ustawienie kata padania.
Wigzka generowana jest przez diode a nastepnie prowadzona przez
Swiattowdd, ktéry znajduje sie w koncdwce pracujacej. Budowa
Swiattowodu umozliwia odpowiednie ustawienie kata padania swiatta
do warunkéw panujacych w jamie ustnej co zapewnia tatwy dostep
do wszystkich jej obszaréw.

Aluminiowa ostona

Dwa rodzaje koncéwek o szerokim zastosowaniu zmniejszaja niedogodnosci

zwigzane z ich wymiang. Przednia aluminiowa ostona moze byc stosowana T e P
z réznymi rodzajami Swiattowoddéw. Mozna jg dezynfekowad po uzyciu. Laser

wyposazony w nozyk do docinania swiattowodu, ktéry pomaga w zachowaniu

dobrego ksztattu koncédwki Swiattowodu. Zredukowana liczba czesci wumiennych \ - e

zapewnia minimalizacje kosztéw uzytkowania, ktore czesto stanowia jedno
z najwiekszych obcigzen finansowych.
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Wystarczajaca moc
do wykonania kazdego

Fala Ciggta  Tryb pulsacji Zableg u

[\ [o]a

Praca w trybie fali ciagtej

e

Tryb pulsacji

T M

~ Stabilna i efektywna moc wuyjsciowa urzadzenia
sg.zapewnione dzieki technologii HeCoSA®.

coolpulse 1=10Hz
coolpulse 2=100Hz

Moc wewngtrz urzadzenia

Dioda laserowa HECoSA™ o mocy 10W jest wyposazona w odpowiedni
podzespot sterujacy, ktéry maksymalizuje efektywnos¢ pracy oraz

zapewnia stabilng moc. Wiekszos¢ urzadzen posiada problemy zwigzane N- Aly Ga,x As
z efektywnym odprowadzaniem ciepta. Dotuczy to w szczegdélnosci laseréw Q

-
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diodowych takich jak K2 Mobile. Dzieki nowoczesnej technologii problem
ten zostat rozwigzany. Przegrzewajgce sie urzadzenie nie stanowi juz problemu.




Akumulator litowo-jonowy

Bateria o pojemnosci 1700 mA, pozwala na wydtuzona prace urzadzenia.

Petne natadowanie baterii: okoto 3 godziny. Tryb oszczedzania baterii,
tryb uspienia po 30 sekundach nie uzywania.
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Bardzo lekki, kompaktowy
i bezprzewodowy

Urzadzenie wraz z baterig wazy jedynie 108 g, a jego smukta budowa
sprawia, ze jego uzytkowanie jest wygodne i stabilne. Laser zostat
zaprojektowany w taki sposéb, aby nie przecigza¢ nadgarstka i ramienia
nawet przy dtugim uzytkowaniu. Laser jest w petni bezprzewodowuy.
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Intuicyjna nawigacja

Menu zaprogramowane tak, aby umozliwi¢ tatwe korzustanie

z funkcji urzadzenia.

Nowoczesny styl
| wzornictwo

Zastosowano az 10 opatentowanych technologii
oraz dwie opatentowane formy wzornictwa.




J%sng i przejrzysty wyswietlacz

S Aiming Beam

Urzadzenie wuposazone jest w optumalny wyswietlacz OLED.

HULASER
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Czujnik potozenia zapewnia wygodna obureczna prace

Ekran OLED dostosowuje tryb wyswietlania w zaleznosci od ruchéw reki, informujac o statusie urzadzenia.
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30 najbardziej popularnych
programow

Urzadzenie posiada 30 najczesciej uzywanych programéw
zabiegowych, szybki i wygodny wybbr.

Pamiec personalna

K2 Mobile to mozliwos¢ indywidualnego ustawienia
do 4 wybranych przez uzytkownika programoéw.
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Specyfikacja

Reczny laser diodowy

Dtugosc fali: 980 +/- 10 nm

Wiazka naprowadzajaca: 635 nm (czerwona)

Moc wuyjsciowa: 3.5W CW / 6W puls

Tryby pracy: CW, Coolpulsel, Coolpulse2

Waga: 108 g z akumulatorem

Akumulator: litowo-jonowy 3.7V DC, 1700mAh
Wuymiary: 195 mm (dtugos¢) x 23 mm (Srednica)
Dtugos¢ Swiattowodu (dtugos¢ uzytkowa): 30 mm

Stacja do tadowania

Wumiary: 160 x 90 x 38 (mm)

Port: mozliwos$¢ tadowania czterech akumulatoréw na raz
Komunikacja: Ledowy wskaznik poziomu natadowania

SINCE 2002 {F
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Zawartosc zestawu

Urzadzenie K2 Mobile

tadowarka do akumulatoréw i stacja bazowa K2 Mobile
Zasilacz AC/DC

G-TIP 400 um, 2 szt.

E-Tip 300 um, 1 szt.

Zwuykta koncéwka pracujaca dla K2 Mobile

Obcinak do wtdkna Swiattowodowego

Akumulator K2, 2 szt.

Okulary ochronne, 3 szt.

Instrukcja obstugi

Akcesoria

Koncéwka G-tip do ogélnego zastosowania, 1 szt.
Koncéwka E-tip do endodoncji, 1 szt.

Koncéwka do wybielania, 1 szt.

Koncéwka LLLT (Low Level Laser Therapy), 1 szt.
Koncéwka do wybielania zebdéw, 1 szt.
tadowarka, 1 szt.

Bateria litowo-jonowa, 1700mAh, 1 szt.

Oklulary ochronne, 1 szt.

Przewdd zasilajacy, 1 szt.

Nozyk do ciecia Swiattowodu, 1 szt.

Kalibrator do wtékna, 1 szt.
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Odpinang, sterylizowalna w autoklawie przednia pokrywa, 1 szt.




Zastosowanie lasera K2 Mobile

Znieczulenie

Tryb pracy

Moc wyjsciowa

Dotykowo/
Bezdotykowo
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Instrukcja

Endodoncja
(korcowka
200 um

lub 300 um)

Periodontologia
(koricowka
400 um)

Leczenie ropnia
okotowierzchot-
kowego

Sterylizacja
kanatu
korzeniowego

Bezposrednie
pokrycie miazgi

Kiretaz tagodny
(gtebokos¢
kieszonki

3-4 mm)

Kiretaz umiar-
kowany (gtebo-
kos¢ kieszonki
5-6 mm)

Kiretaz intensy-
wny (gtebokos¢
kieszonki
> 7 mm)

Pulsacja

0.3W+/-0.5

0.3W+/-0.5

0.5W+/-0.1

2.4W+/-0.4

Dotykowo

Dotykowo

Wprowadz Swiattowdd w okolice ropnia i rozpocznij naswietlanie. W trakcie zabiegu

nalezy wykonywac ruchy we wszystkie strony tj. géra, doét, lewo i prawo. Zakorncz

zabieg po usunieciu ropnia.

Wprowadz Swiattowdd do kanatu, na gtebokos¢ 2-3 mm od miejsca obturacji i rozpocznij
naswietlanie. W trakcie zabiegu nalezy wykonywac ruchy we wszystkie strony tj. géra, dot,
lewo i prawo. W przypadku korzystania ze stopera, warto indywidualnie dostosowac dtugos¢
Swiattowodu. ¥aczna dtugosé czasu naswietlania jednego zeba powinna wynosi¢ 30 sekund.
Przytéz koniec $wiattowodu do obnazonej miazgi i naswietlaj przez 1 sekunde celem
uzyskania hemostazy oraz dezynfekgji tkanki. Powtérz zabieg 2-3 razy. Po zatozeniu
opatrunku z wodorotlenku wapnia nalezy naswietla¢ zaopatrzone miejsce w trybie
biostymulacji.

Zeby mleczne: Rozpocznij od usuniecia miazgi,a nastepnie wprowadz wtdékno i naswietlaj
celem uzyskania hemostazy i dezynfekcji. Dorosli: Usuf zmieniona miazge, a nastepnie
wprowadz wodorotlenek wapnia. Naswietlaj w trybie biostymulacji.

Wprowadz wtékno do kieszonki i naswietlaj od strony dzigsta przez 30-60 sekund,

aby usuna¢ zmieniony chorobowo nabtonek.

W przypadku krwawienia z kieszonki, nalezy zwiekszy¢ moc urzadzenia, a nastepnie

po ustaniu krwawienia ja obnizyc.

Wuyzsza moc moze byé¢ wykorzystana celem szybkiego wykonania zabiegu, jednak nalezy
mie¢ na uwadze potencjalne termiczne uszkodzenie tkanek. Dostosuj moc urzadzenia
odpowiednio do sytuacji klinicznej.

Podczas pierwszorazowego wykonania procedury, koniec swiattowodu moze byc¢
zanieczyszczony zweglonymi tkankami. Nalezy oczysci¢ koniec gaza nasgczong alkoholem.
Nie nalezy oczyszcza¢ wtdkna wata, gdyz grozi to jej zaptonem.

* Kamien nazebny nie moze by¢ usuwany przy pomocy lasera. Nalezy do tego celu

zastosowac konwencjonalne narzedzie np. skaler.
* Wiecej szczegbtéw znajduje sie w oddzielnej instrukcji do kiretazu laserowego.



Zastosowanie lasera K2 Mobile

Dotykowo/

Bezdotykowo
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Instrukcja

Periodontologia
(koicéwka
400 um)

Implanty
(reqularna
koncéwka
100 um)

Chirurgia
(regularna
koncowka,
400 um)

Pre-,
Post-skaling

Odstoniecie
implantu

Przycinanie
dzigsta wokét
tacznika

Osteointegracja
laserowa

Westibulo-
plastyka

Znieczulenie Tryb pracy Moc wyjsciowa
A(A) Pulsacja Pre-skaling
1.0W+/-0.5
Post-skaling
0.6W+/- 0.5
A(A) cw 1.8W+/-0.5
Pulsacja 3.2W+/-1.0
A(A) Pulsacja 1.5W+/-1.0
A(A) Pulsacja 1.6W+/-1.0
Nie wymaga Pulsacja 1.0W
A(A) W 1.4W+/-0.5
Pulsacja 2.4W+/-1.0
A(A) W 1.2W+/-0.5
Pulsacja 2.4W+/-1.0

Dotykowo

Bezdotykowo
10 sekund
(na kazdy
punkt)

Dotykowo

Celem tatwiejszego usuniecia kamienia nazebnego, mozna go wczesniej naswietli¢ wigzka
laserowa. Powoduje to odparowanie wody oraz zmniejszenie twardosci kamienia. W trakcie
skalingu mozna zniwelowac¢ nadwrazliwos¢ zebdw za pomoca lasera. Naswietlaj laserem
wokot kamienia nazebnego przez 10- 20 sekund. Zredukuj moc urzadzenia, jezeli pacjent
zacznie uskarzac sie na objawy nadwrazliwosci w trakcie zabiegu.

Po usunieciu kamienia nazebnego, zalecamy naswietlanie w trybie biostymulacji celem
uzyskania hemostazy w krwawigcych kieszonkach oraz wzmocnienia dzigset. W tym celu
nalezy naswietla¢ jednego zeba przez 10-20 sekund.

Procedure nalezy przeprowadzi¢ analogicznie do zabiegu chirurgii laserowe;j.

Dotykanie koricem Swiattowodu powierzchni implantu nie powoduje jego uszkodzenia.

Procedure nalezy przeprowadzi¢ analogicznie do zabiegu chirurgii laserowe;.
Dotykanie koncem Swiattowodu powierzchni implantu nie powoduje jego uszkodzenia.

Procedure nalezy przeprowadzi¢ analogicznie do kiretazu laserowego.
Dotykanie korcem swiattowodu powierzchni implantu nie powoduje jego uszkodzenia.

Przyt6z koniec pracujacy do powierzchni tkanek, ktére majg by¢ naswietlone, a nastepnie
odparowywane. W trakcie wykonywania procedury nalezy oczyszczac koniec swiattowodu
za pomoca zwilzonej alkoholem gazy. W zaleznosci od sytuacji klinicznej, tryb pulsacji
umozliwia prace bez koniecznosci miejscowego znieczulania tkanek. Przed uzyciem nalezy
zawsze zainicjowac koncoéwke/ skupi¢ wigzke Swiatta najlepiej na czarnym papierze.
UWAGA: nalezy uwazac¢ na goracy koniec Swiattowodu.

Zanieczyszczenie pola operacyjnego krwig lub slina moze spowodowac wolng lub
nieefektywna prace wigzki. W takim wypadku nalezy osuszy¢ pole chirurgiczne i zwiekszyc
moc wuyjsciowa o 2-4 poziomy.




Zastosowanie lasera K2 Mobile

Moc wyjsciowa

Dotykowo/
Bezdotykowo

SINCE 2002

HULASER

LASER SCIENCE FOR HUMANS

Instrukcja

Chirurgia
(reqularna
koncéwka,
400 um)

Inne
(koncowka
standardowa
400 um)

Frenektomia

Usuniecie
witdkniaka

Naciecie
i drenaz

Laserowa
retrakcja
dzigsta

Nadwrazliwos¢
zebiny

Znieczulenie Tryb pracy
A (A) cw
Pusaca
A | w
[P
AW | w
Pusaca
A | w
lpuszca
Newymaga | oW |
pusace
A | w
.
[ T

1.2W+/-0.5

1.5W+/-1.0

Dotykowo

Dotykowo (celo-
wanie w zmiany)

Bezdotykowo

* Zabiegi chirurgiczne wykonywane laserem znaczaco réznia sie od tych wykonywanych
skalpelem, ktére w przeciwienstwie do zabiegdéw laserowych, wymagaja uzycia sity.
Do wtdkna swiattowodu nie nalezy przyktadac nadmiernej sity. Zasada dziatania lasera:
energia Swietlna przekazywana jest na tkanki, powodujac natychmiastowy wzrost
temperatury tkanek, a nastepnie ich koagulacje i odparowywanie.

* Nalezy dostosowa¢ moc wuyjsciowa wiazki do sytuacji klinicznej.
Maksymalne zmniejszenie mocy zapewnia szybsze gojenie oraz zmniejszenie dolegliwosci
bélowych po zabiegu.

Po nacieciu ropnia oraz odessaniu ropy; mozna réwniez przy pomoca wigzki laserowej
zatamowac krwawienie oraz zdezynfekowac operowana okolice.

Naswietlaj chorobowo zmienione tkanki przez 1-3 minuty, kolistymi ruchami, trzymajac koniec
Swiattowodu w odlegtosci 5 mm od powierzchni tkanek. Inna metoda: Pracuj w trybie pulsacji
(puls: 0.1- 0.5) delikatnie i punktowo naswietlajac tkanki wokét afty (wariant dotykowy).

Mozna uzy¢ wigzki laserowej zamiast nici retrakcyjnej celem oddalenia dzigsta a nastepnie
opracowania szczeliny. Procedura wykonywana jest analogicznie do zabiegdw chirurgii
laserowe;j.

Powolnymi kolistymi ruchami naswietlaj nadwrazliwy rejon zeba przez 30 sekund; koniec
Swiattowodu powinien znajdowac sie 5 mm od naswietlanych tkanek. W przypadku braku
poprawy klinicznej zwieksz czestos¢ zabiegdéw do trzech dziennie. Inna metoda: Po aplikacji
preparatu z fluorem, osusz powierzchnie zeba a nastepnie uzyj trybu pulsacji 1.0. Naswietlaj
przez 30 sekund trzymajac koniec Swiattowodu w odlegtosci 5 mm od powierzchni tkanek.
(W przypadku braku efektu klinicznego, powtérz naswietlanie dwukrotnie.)



Zastosowanie lasera K2 Mobile

Znieczulenie

Tryb pracy

Moc wyjsciowa

Dotykowo/
Bezdotykowo
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Instrukcja

Inne
(koicéwka
standardowa
400 um)

Usuwanie
dyskoloracji
dzigsta

Laserowe
wybielanie
zeboéw

Efekt
bakteriobdjczy

A (A)

Nie wymaga

Nie wymaga

Pulsacja

1.0W+/-0.5

4.0W+/-1.0

Dotykowo
(celowanie
w zmiany)

Bezdotykowo
(wtdkno)

Bezdotykowo
(koncowka
do wybielania)

Bezdotykowo
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Nalezy bezposrednio naswietla¢ zmiany na dzigstach. Nalezy uwaza¢, aby nie powtérzyc
zabiegu dwukrotnie w tym samym miejscu. Moze dojs$¢ do niewielkiego zweglenia naswietlo-
nych zmian przebarwieniowych. Zalecamy pozabiegowe stosowanie masci na rejon operowany.
Czas gojenia wynosi ok. 1 tudzien. Nalezy zaleci¢ pacjentowi, aby nie szczotkowat operowa-
nego miejsca przez 1-2 dni po leczeniu.

Po aplikacji srodka wybielajacego, nalezy nalezy naswietla¢ wybielane zeby kolistymi
ruchami utrzymujac koniec $wiattowodu w odlegtosci 1 cm od zeba. Czas naswietlania
jednego zeba wynosi 30 sekund. Pozostaw $rodek wybielajacy przez 20 min po zakohczeniu
naswietlania. Po tym czasie nalezy usuna¢ srodek wybielajacy z powierzchni zebéw. W
przypadku koniecznosci ponownego naniesienia srodka wybielajacego, nie nalezy sptukiwac
zebéw woda. Ostatecznego sptukania woda mozna wykonac po drugim cyklu wybielania. Nie
ma koniecznosci wykonywania kolistych ruchéw podczas naswietlania za pomoca koncowki
do wybielania zebdw.

Koniec Swiattowodu powinien znajdowac sie w odlegtosci 5 mm od naswietlanej

powierzchni. Czas naswietlania wynosi 30 - 60 sekund.

“ Dezynfekcja opracowanego ubytku: Naswietlaj opracowane powierzchnie zeba

(moc: 0.3W/ metoda delikatnego dotyku).
Przyt6z koniec swiattowodu do krwawigcego miejsca, a nastepnie rozpocznij naswietlanie.
Pamietaj, aby nie dotykac koncem Swiattowodu innych tkanek niz krew. Zwiekszaj moc
urzadzenia az do pojawienia sie skrzepu.



Zastosowanie lasera K2 Mobile

Znieczulenie

Tryb pracy

Moc wyjsciowa

Dotykowo/
Bezdotykowo
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Instrukcja

LLLT
(nieinicjowany
Swiattowod
lub spacer

do LLLT)

Biostymulacja

tagodzenie
dolegliwosci
bélowych SSZ

Sedacja
laserowa

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Pulsacja

Pulsacja

Zabieg dotykowy: koniec Swiattowodu dotyka tkanek podczas naswietlania
Zabieg bezdotykowy: podczas naswietlania, koniec swiattowodu znajduje sie w odlegtosci 5- 20 mm od tkanek
Znieczulenie miejscowe nie jest konieczne w przypadku, gdy zabieg odbywa sie bezdotykowo.
CW: tryb standardowy
Pulsacja: tryb tagodny

1.0W

Bezdotykowo
(2 cm) 30 sek.
na punkt

Bezdotykowo
(2 cm) 30 sek.
na punkt

Bezdotykowo
(2 cm) 30 sek.
na punkt

Dotykowo
(spacer) 30 sek.
na punkt

Bezdotykowo
(2 cm) 30 sek.
na punkt

Zasady LLLT (Laseroterapia niskoenergetyczna)

Polega na wielokrotnym naswietlaniu tkanek wigzka laserowa o odpowiedniej dtugosci fali
(620nm-690 nm: ptytka penetracja; 760nm-1260nm: gteboka penetracja) oraz energii

(0.5-5 J/cm2) celem stymulacji mitochondriéw oraz zachodzacego w nich procesu oddychania
komérkowego. LLLT uzywany jest do wspomagania gojenia ran, tagodzenia dolegliwosci
bélowych oraz biostymulacji.

Definicja:

* Laseroterapia niskoenergetyczna: Energia zawarta w wigzce laserowej przekazywana jest
na tkanki, co stymuluje mikrokrazenie oraz drenaz limfatyczny. Laseroterapia
niskoenergetyczna jest wykorzystywana do stymulacji proceséw gojenia, tagodzenia
dolegliwosci bélowych oraz ogélnej stymulacji tkanek.

Koniec Swiattowodu powinien znajdowac sie 2 cm od powierzchni naswietlanych
tkanek; urzadzenie powinno by¢ stabilnie trzymane w trakcie wyzwalania wiazki.
Czas naswietlania oraz odlegtos¢ od tkanek sg niezwykle wazne.

Srednica wiazki wynosi $rednio 15 mm.

Moc wuyjsciowa oraz czas naswietlania powinny by¢ dostosowane do srednicy
wigzki.

(Podczas uzytkowania spacera [dystansownika], nalezy naswietlac tkanki trzymajac
urzadzenie sztywno w rece). Jezeli zabieg wykonywany jest przy pomocy standardowej
korcoéwki, nalezy w trakcie naswietlania wykonywac koliste ruchy.
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Poldent sp. z o0.0.

ul. Dzika 2, 00-194 Warszawa

Tel.: 22 351 7 650 do 655, Fax: 22 351 7 679
poldent@poldent.pl, www.poldent.pl
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